
“Expansión de capacidades del RCX MINDSTORMS™ de LEGO®” 

Apéndice I.  Plantillas para realizar los circuitos 
impresos. 
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Figura Apéndice I. 1. Circuito Impreso del Multiplexor. 
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Figura Apéndice I. 2. Circuito Impreso del Sensor de Proximidad. 
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Figura Apéndice I. 3. Circuito Impreso del Sensor de Temperatura. 
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